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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国微机电技术标准化技术委员会(SAC/TC336)提出并归口。
本文件起草单位:北京大学、中机生产力促进中心有限公司、安徽京芯传感科技有限公司、北京智芯

传感科技有限公司、武汉大学、苏州纳芯微电子股份有限公司、国网智能电网研究院有限公司、深圳市速

腾聚创科技有限公司、深圳市美思先端电子有限公司、浙江汉博汽车传感器有限公司、东南大学、工业和

信息化部电子第五研究所、天津新智感知科技有限公司、中国科学院微电子研究所、昆山双桥传感器测

控技术有限公司、无锡华润上华科技有限公司、北京智芯微电子科技有限公司、上海保隆汽车科技股份

有限公司、苏州晶方半导体科技股份有限公司、美的集团股份有限公司、芯联集成电路制造股份有限公

司、中检集团南方测试股份有限公司、宁波中车时代传感技术有限公司、北京久好电子科技有限公司、
中国船舶集团有限公司第七一六研究所、太原航空仪表有限公司、山东中科思尔科技有限公司、河北初

光汽车部件有限公司、江苏甫瑞微纳传感科技有限公司、武汉飞恩微电子有限公司 、深圳安培龙科技股

份有限公司 、南京高华科技股份有限公司、南京沃天科技股份有限公司、松诺盟科技有限公司 、广东润

宇传感器股份有限公司、郑州炜盛电子科技有限公司、深圳市信为科技发展有限公司、无锡芯感智半导

体有限公司、华东光电集成器件研究所、重庆万泰电力科技有限公司、河南芯睿电子科技有限公司、江苏

普诺威电子股份有限公司、湖南启泰传感科技有限公司、江西沃德尔科技有限公司、北京燕东微电子科

技有限公司、上海映矽传感技术有限公司、华景传感科技(无锡)有限公司、明石创新(烟台)微纳传感技

术研究院有限公司、苏州敏芯微电子技术股份有限公司、蚌埠日月仪器研究所有限公司。
本文件主要起草人:陈得民、李根梓、张威、陈广忠、张亚婷、刘胜、赵佳、梁先锋、杨旸、武斌、叶信起、

周再发、董显山、王帅宇、周维虎、王冰、张新伟、方东明、段红军、杨剑宏、熊贵林、丁环、吕阳、柴红、李徽、
杨桢、陈志文、赵稔、商艳龙、姚敏强、王冠鹰、黄鑫龙、侯晓伟、钱峰、刘煊杰、陈金金、袁长作、仲胜利、
刘瑞、曹万、黄宗波、李维平、高峰、雷卫武、罗小勇、高胜国、吕宗汉、华天恺、王文婧、田永超、郑东明、
陆敏晨、王国秋、黄留肖、张彦秀、柯有新、缪建民、高峰、李刚、王锐。
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微机电系统(MEMS)技术 基于 MEMS
技术的车规级压力传感器技术规范

1 范围

本文件规定了基于 MEMS技术的车规级压力传感器的分类、基本要求、技术要求和试验方法。

本文件适用于基于 MEMS技术的车规级压力传感器,其他压力传感器参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2423.22 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB/T2423.33 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验

GB/T2423.51 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验

GB/T4937.4 半导体器件 机械和气候试验方法 第4部分:强加速稳态湿热试验(HAST)

GB/T4937.12 半导体器件 机械和气候试验方法 第12部分:扫频振动

GB/T4937.13 半导体器件 机械和气候试验方法 第13部分:盐雾

GB/T7665 传感器通用术语

GB/T18655 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T19951 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T21437.3 道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分:对
耦合到非电源线电瞬态的抗扰性

GB/T26111 微机电系统(MEMS)技术 术语

GB/T28046.5 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分:化学负荷

GB/T33014.2 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:电
波暗室法

GB/T33014.4 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:大
电流注入(BCI)法

GB/T33014.9 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:便
携式发射机法

JJG624—2005 动态压力传感器检定规程

IEC60749-5 半导体器件 机械和气候试验方法 第5部分:稳态温湿度偏置寿命试验(Semi-
conductordevices—Mechanicalandclimatictestmethods—Part5:Steady-statetemperaturehumidity
biaslifetest)

IEC60749-10 半导体器件 机械和气候试验方法 第10部分:机械冲击 器件和组件(Semi-
conductordevices—Mechanicalandclimatictestmethods—Part10:Mechanicalshock—deviceand
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